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晶圓切割用 UV TAPE 基材之開發

翊聖企業股份有限公司

■計畫目標

NOÉÊ用 UV TAPEP材開發

■執行成果

PEQRt用於 WAFER之bâ  80%，§¤*ST 2%，

UVUVâ  92%，WX 0.2u~0.1u/1M2<10

PEQRt用於 BGA之bâ  80%，§R*ST 3%，

UVUVâ  90%，WX 0.2u~0.1u/1M2<10

■新產品∕新技術簡介

NOÉÊ用 UV TAPEP材：品名 WF-1 (用在 WAFER)

BF-1 (用在 BGA)

■技術合作單位

技術合作單位名稱：Y�ÜüZÍ工業技術發展í:

技術合作項目：

■成果應用領域

　　此次研發�[開發Îlp因所\A之加工%&D多：

1.應用於|料]^如¼_¤t可以ÒZÍí:之]^��應用加工取得適

p的`a¹R。

2.b力nv��研發可以yz，不同§Rl式�計，變成»¼Õn�其成

品cR得以åæ。

3.本計劃í是WAFER與 B.G.A.QRt之開發無:de，e成f，g一h

產品 C.MOS.將à成]i�。

4.`Qb力的nv得以Ò不同的|料ë變其`Qb力之Qä力，而不¼j

uvtape|t

上Í後Ík
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l，這是防mQRt上Í後不nÍD重要之關鍵。

5.由於oF�計ë變]^G"得以nvp點0 FISH EYE，對於其q¤t

的Õnr0同。

6. UVUVâ之s可以應用於t�(GREEN HOUSE)之tB，ë�得以0

u應用，以上為此次研發�[對於產品應用之vw。

■專案執行重要心得

　　Ò傳統行業經xyz的wx，Ò不可能¡可能，高科技的材料與技術

也Û是Ò傳統行業{N!積的�#經驗，加上|N科技的}ñ，資'的發

 "~�有�密，;加工技術0關的資�就顯得�O重要，加工��Ò|

來��研發Îlí，不2的試8，q知��的ëì，Ò�出1oF的轉

�，]^�計，關於|料的�Éâ， VISCOST�×的�計與+成得以n

vpX與N點，{合ZÍí:的%性分析與���^\研發�[可以õ»

¼ÕÖ~況，與N本�a公司不2的��'�，得知N本的加工�l與供

應�的�況，得知上í��的整合��O重要的關鍵，Ò此次研發所得¡

的新技術如�：

1. oF的�計S

2. �G��的oaS

3. �×+合S

4. UVUÎâ的sF技術S

wx��的部份如�：

1. `Bb力的nv，ØÙ適合|料»¼上Í而不nÍS

2. t�分條不=�，�用不同工具與�RS

3. t�kl技術wxß以往無Ü{�的k作Îl。

|tÍkÉÊk成品


